附件3：                                                      

金山区知识产权创新园区项目申请表
[bookmark: _GoBack]

申请单位：                                 
主管单位：                                 
注册地址：                                 
联 系 人：                                 
手    机：                                 
填报日期：                                  








上海市金山区市场监督管理局


	园区全称
	

	单位统一社会信用代码
信用代码
	
	所在街镇
/园区
	

	通信地址
	
	邮编
	

	面积
	                平方公里
	人口
	         万人

	项目负责人
	
	职务
	

	固定电话
	
	联系手机
	

	项目联系人
	
	联系手机
	

	户名
开户银行
银行帐号
	
	盖三排章
或
财务章
	

	主导产业
	

	园区企业
总数
	
	规模以上数量
	高企数量
	“专精特新”数量

	
	
	
	
	

	园区内
职工总数
	
	管理人员
	研发人员
	一般技术人员

	
	
	
	
	

	园区
知识产权
管理机构
	管理机构
名称
	
	成立时间
	

	
	知识产权管理人员数
	
	专  职
	兼  职

	
	
	
	
	

	园区知识
产权制度
	知识产权管理规章制度
	

	
	2023年知识产权经费投入
	

	
	其他需要说明的情况
	

	园区专利
基本情况

	    内容
类别
	申请量
	授权量
	转让量
	引进量

	
	发    明
	
	
	
	

	
	实用新型
	
	
	
	

	
	外观设计
	
	
	
	

	
	国外专利
	PCT
	
	
	
	

	
	
	巴黎公约途径
	
	
	
	

	商标及其他知识产权
基本情况
	商标数量
	
	国内注册量
	马德里商标注册量

	
	
	
	
	

	
	驰名商标情况
	

	
	除专利、商标外的其他知识产权
	种类
	

	
	
	数量
	

	知识产权
运用情况
	
	2022年
	2023年

	
	转让许可次数和金额
	

	
	专利商标质押融资次数和金额
	

	
	专利商标保险次数和保费金额
	

	
	运用情况说明
	

	园区生产
经营情况
	
	2022年
	2023年

	
	年产值
	
	

	
	缴税
	
	

	
	知识产权经费投入
	
	

	
	产品进出口状况
	

	
	主要产品及市场占有率
	

	
	其他要说明的情况
	

	园区产业
情况
	

	园区服务
企业情况
	

	项目预期
目标
	

	项目实施
计划
	（总体进度时间安排，明确各阶段性成果节点）

	申请园区
意见
	


法定代表人签名：         （单位公章）

                                           年    月    日

	主管单位
意见
	（单位公章）

                                      年    月    日

	金山区市场监督管理局意见
	（单位公章）

年    月    日



